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Abstract (en)
[origin: WO9413854A1] The invention concerns a method of producing a film of metal (2M) which covers the whole or parts of a substrate (1)
made of an organic or inorganic material. The metal film (2M) is produced from a chemical compound containing a metal. The compound is first
evaporated, then condensed on to the surface of the substrate (1) and decomposed by irradiation with UV radiation to give a metal film (2M). In
order to ensure high homogeneity within the metal film (2M) and to form a sharp edge, the substrate (1) is cooled to a cryogenic temperature during
the condensation and irradiation of the chemical compound.

Abstract (fr)
L'invention se rapporte a un procédé d'obtention d'une couche métallique (2M) recouvrant totalement ou partiellement un substrat (1) constitué d'un
matériau organique ou inorganique. La couche métallique (2M) est formée a partir d'un composé chimique présentant un composant métallique.
Le composé est d'abord vaporisé, déposé par condensation sur la surface du substrat (1) et décomposé, par irradiation aux UV, pour produire une
couche métallique (2M). En vue d'obtenir une homogénéité élevée de la couche métallique (2M) et de former une aréte vive, on refroidit le substrat
(1), pendant le dépdt du composé chimique et l'irradiation, a une température se situant dans la gamme cryogénique.
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